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以下資料由昇佳電子股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：昇佳電子股份有限公司 (股票代號：6732 )

	輔導推薦證券商
	兆豐證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	兆豐證券股份有限公司 張筠梧 (03)666-2898 分機308

	註冊地國
	不適用

	訴訟及非訟代理人
	不適用


	輔導推薦證券商認購昇佳電子股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	兆豐證券股份有限公司
	台新綜合證券股份有限公司
	元大證券股份有限公司

	認購日期
	108.5.22

	認購股數（股）
	900,000
	117,000
	117,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.38%
	0.31%
	0.31%

	認購價格
	每股新臺幣210元

	認購價格之訂定

依據及方式
	一、認購價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

股票價值評估的方式多樣，各有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場基礎法(如本益比法、股價淨值比法)、成本法(如淨值法)及收益法等，其中，市場法係透過已公開之資訊，與整個市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整；成本法則係以公司的資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，惟此法未考慮公司的未來獲利能力與現金流量，其計算得出之價格尚須經過調整；收益法則係以主要假設目標企業之價值為未來各期創造之現金流量的折現值，以其加權平均資金成本作為折現率，將目標企業未來各期預期產生的現金流量予以折現後，即可得到目標企業之總體價值，惟未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握，且評價使用之相關參數並無一致標準，可能無法合理評估公司應有之價值。因此，本輔導推薦證券商基於經濟效益、時效性及市場價格資料較易取得之考量，以市場基礎法評估該公司之認購價格。

二、與適用國際慣用之市場基礎法-本益比法之比較
該公司主要從事感測晶片之研究、設計、開發及銷售，主要產品為環境光源感測晶片(Ambient Light Sensor) 、距離感測晶片(Proximity Sensor) 及微機電加速度計 (Accelerometer Sensor) 等產品，被廣泛地運用在智慧型手機、平板電腦及消費性產品等多樣應用領域。綜觀目前國內上市櫃公司，尚無產品與該公司完全相同者，經參酌台灣半導體業其業務型態、產品性質及營業項目較為相近之矽創(8016)、晶相光(3530)及鈺太(6679) 為採樣公司。
採樣同業

108/2
平均本益比

108/3
平均本益比

108/4
平均本益比

最近3個月
平均本益比

矽創(8016)

15.95
18.13
19.71

17.93
晶相光(3530)

39.27
41.50
43.98
41.58

鈺太(6679)

27.70
29.70
31.98
29.80
上櫃半導體類股

16.72

17.24

17.74
17.23
資料來源：證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所及兆豐整理。
以本益法評估，晶相光最近三個月之平均本益比41.58倍，明顯超出其他採樣公司，故予以排除。該公司之採樣公司及上櫃半導體類股最近三個月之平均本益比介於17.23~29.80倍之間，若以該公司107年度經會計師查核簽證之財務報告稅後純益為326,275仟元，每股稅後盈餘為13.53元，另衡量興櫃流動性風險給予七折作為風險貼水，其參考價格區間為163.19元至282.24元。
三、推薦證券商與發行人共同議定認購價格合理性之評估意見

本次興櫃認購價格之訂定除依國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並參酌該公司之所處產業、經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業市場狀況等，本輔導推薦券商與該公司共同議定之興櫃認購價格為210元，應尚屬合理。



	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	◎公司介紹
昇佳電子股份有限公司成立於2009年12月1日，主要從事感測晶片之研究、設計、開發及銷售，主要產品為環境光源感測晶片(Ambient Light Sensor) 、距離感測晶片(Proximity Sensor) 及微機電加速度計 (Accelerometer Sensor) 等產品，被廣泛地運用在智慧型手機、平板電腦及消費性產品等多樣應用領域。
透過與國際智慧型手機與平板電腦大廠共同合作、開發的經驗，及紮實的研發能力與晶圓生產供應鏈管理，持續為客戶提供優越的產品及服務，並創造客戶最大價值而得到全球客戶的滿意與認同。

◎歷史沿革
年度
項目
民國98年12月
正式設立登記完成，實收資本額為2,000仟元，公司名稱艾瑪仕科技股份有限公司。
民國99年6月
具人眼視效函數16位高感度環境光PWM/IIC感測晶片研發量產成功。
民國99年1月
經濟部工業局核發符合新興重要策略性產業投資案。
民國100年8月
16位高感度環境光/距離/紅外線整合型感測晶片研發量產成功。
民國101年8月
全流程自主研發加速度感測晶片進入市場量產。
民國101年8月
年公司更名為昇佳電子股份有限公司。
民國102年1月
全系列第二代環境光/距離/紅外線整合型感測晶片，可解決黑頭干擾問題，為國際手機大廠採用。
民國102年2月
辦理現金增資128,000 仟元，增資後實收資本額為130,000仟元。
民國102年11月
加速度感測晶片為國際手機大廠採用。
民國103年4月
辦理現金增資12,250仟元，增資後實收資本額為142,250仟元。
民國103年5月
2*2加速度感測晶片研發量產成功並獲國際大廠採用。
民國103年5月
通過SGS ISO 9001國際品質認證。
民國103年6月
高階手勢感測晶片進入IOT市場。
民國103年8月
「智慧型手機使用之高階光學感測晶片產品開發」案通過申請經濟部工業局主導性新產品開發計劃。
民國104年1月
推出全系列第三代廣視角增高型多合一全功能環境光/距離/紅外線整合型感測晶片量產。
民國104年4月
辦理員工認股權證發行新股3,745仟元，增資後實收資本額為145,995仟元。
民國104年6月
標準型小孔徑/雷射激光環境光/距離/紅外線整合型感測晶片量產。
民國104年8月
辦理盈餘轉增資35,527仟元及員工紅利轉增資10,946仟元，增資後實收資本額為192,468仟元。
民國105年1月
符合A7.0 加速度計開發成功並獲國際手機大廠採用。
民國105年1月
第三代小孔徑廣視角增高型研發量產。
民國105年5月
辦理員工認股權證發行新股6,800仟元、盈餘轉增資4,958仟元及員工酬勞轉增資1,154仟元，增資後實收資本額為205,380仟元。
民國106年1月
無孔設計第四代環境光/距離/激光紅外線感測晶片量產，並獲國際手機大廠採用。
民國106年7月
2*2 袖珍型加速度感測晶片出貨超越1億顆里程碑。
民國106年8月
辦理員工認股權證發行新股28,925仟元、盈餘轉增資4,652仟元及員工酬勞轉增資1,082仟元，增資後實收資本額為240,039仟元。
民國107年1月
推出帶記憶體、硬件計步功能加速度感測晶片量產。
民國107年3月
推出全面屏狹縫紅外距感方案, 並獲國際手機大廠採用。
民國107年6月
辦理員工酬勞轉增資1,107仟元，增資後實收資本額為241,146仟元。
民國108年3月
辦理盈餘轉增資117,438仟元及員工酬勞轉增資19,229仟元，增資後實收資本額為377,813仟元。
民國108年4月
經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行，股票代號6732。
◎經營理念

　　昇佳電子提供最高品質及最即時的產品及服務以滿足客戶需求，認真的把每一件事做到最好，隨時檢討，務求改善，達到「客戶全面滿意」，並輔以持續的「技術創新」為客戶創造最大價值，追求長期、永續穩健的成長。
◎未來展望

 1.短期業務發展計畫

(1)光感與近接感測晶片
因應變化快速的智慧型手機產業，善用公司研發能量，及時提供符合客戶需求的光感與近接感應產品，縮短設計時程，擴大市場應用產品之占有率。同時與晶圓代工、封裝、測試廠維持良好合作關係，在努力降低產品成本時，持續提升產品品質，以符合客戶嚴格的測試規範。
(2)加速度感測晶片
A行銷部分

本公司於加速度計晶片市佔率仍不高，而光感測晶片已具一定市佔率。由於二產品線客群重疊，短期加速度計晶片將透過光感測晶片通路增加市場份額，並持續向一線客戶進行推廣。
B生產部分

由於加速度計晶片生產、測試的建立門檻極高，本公司將致力強化與現有合作夥伴的關係，深化技術交流控管品質，並維護供貨穩定度。
C產品部分

將持續投入研發，提升可靠度、降低成本，為客戶提供更具競爭力的解決方案。
2.長期業務發展計畫

(1)光感與近接感測晶片
與手機領導廠商建立密切合作模式，加強產品協同開發與設計，提供符合需求的客製化產品設計。發展更多光學領域關鍵零組件IC，廣泛應用於消費性產品、新興的穿戴式裝置、物聯網、智慧車用等領域。利用多年所累積光學封裝設計技術，與封裝廠商共同開發特殊功能之製程，應用於創新、高品質、低成本具競爭力的產品上。同時積極尋求其他代工廠家分散風險，符合未來產線擴充上的產能需求。
(2)加速度感測晶片
持續提升加速度計晶片市場知名度與接受度，打入國際知名大廠供應鏈，在提升出貨品質的同時亦努力降低生產成本。


                                                                          

	主要業務項目：

主要從事感測晶片之研究、設計、開發及銷售，主要產品為環境光源感測晶片(Ambient Light Sensor) 、距離感測晶片(Proximity Sensor) 及微機電加速度計 (Accelerometer Sensor) 等產品，被廣泛地運用在智慧型手機、平板電腦及消費性產品等多樣應用領域。                                        

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	光感與近接感測晶片
	[image: image4.jpg]e




	應用於消費性電子產品，如智慧型手機、平板電腦、電視、VR、無人機、機器人等。環境光照度感應用，用以調整面板亮度，達成舒適性與省電特性；物體近接感應，用以關閉面板，避免誤觸；以及長距離物體近接感應。
	1,823,263
	94.20

	加速度感測晶片
	[image: image5.jpg]




	應用於消費性電子產品，如智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置等，用以屏幕旋轉、姿態偵測、計步等功能。
	107,758
	5.57

	其他
	
	設計服務收入
	4,492
	0.23

	合     計
	1,935,513
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	103年
	104年
	105年
	106年
	107年
	 108年截

至 4月份止
(自結數)
(註1)

	營業收入
	750,957
	710,757
	869,687
	1,053,451
	1,935,513
	1,074,879

	營業毛利
	196,911
	143,033
	147,088
	179,709
	679,025
	500,626

	毛利率(%)
	26.22
	20.12
	16.91
	17.06
	35.08
	46.58

	營業外收入及支出
	13,226
	13,382
	943
	(3,150)
	5,711
	3,501

	稅前損益
	80,183
	5,811
	5,874
	5,601
	372,357
	334,925

	稅後損益
	68,793
	5,509
	5,169
	5,309
	326,275
	291,541

	每股盈餘（元）
	4.95
	0.29
	0.25
	0.24
	13.53
	7.72

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	－
	－
	0.20
	5.85
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	2.43
	0.26
	0.23
	－
	4.87
	-


註：103年度係採我國財務會計準則，104~107年度係採用國際財務報導準則，皆經會計師查核簽證。
註1：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表

         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	103年
	104年
	105年
	106年
	107年

	流動資產
	431,408
	514,514
	350,437
	432,272
	1,216,409

	基金及長期投資
	－
	－
	－
	－
	－

	固定資產
	7,834
	27,566
	40,723
	64,328
	51,238

	無形資產
	176
	2,423
	1,900
	1,165
	1,965

	其他資產
	20,404
	492
	454
	465
	488

	資產總額
	459,822
	544,995
	393,514
	498,230
	1,270,100

	流動

負債
	分 配 前
	277,753
	338,216
	172,847
	223,268
	605,522

	
	分 配 後
	277,753
	338,216
	172,847
	228,046
	746,592

	長期負債
	－
	－
	－
	16,006
	82,931

	其他負債
	－
	－
	－
	－
	－

	負債

總額
	分 配 前
	277,753
	338,216
	172,847
	239,274
	688,453

	
	分 配 後
	277,753
	338,216
	172,847
	244,052
	829,523

	股本
	142,250
	192,468
	205,380
	240,039
	241,146

	資本公積
	345
	4,855
	5,620
	8,593
	8,680

	保留

盈餘
	分 配 前
	39,474
	9,456
	9,667
	10,324
	331,821

	
	分 配 後
	3,947
	4,498
	5,015
	5,546
	73,313

	長期股權投資

未實現跌價損失
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	－
	－
	－
	－
	－

	股東權益總額
	分 配 前
	182,069
	206,779
	220,667
	258,956
	581,647

	
	分 配 後
	182,069
	206,779
	220,667
	254,178
	440,577


註：103年度係採我國財務會計準則，104~107年度係採用國際財務報導準則，皆經會計師查核簽證。
                                                                       

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	105年
	106年
	107年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	16.91
	17.06
	35.08

	
	流動比率(%)
	202.74
	193.61
	200.88

	
	應收帳款天數(天)
	27
	38
	40

	
	存貨週轉天數(天)
	86
	84
	81

	
	負債比率(%)
	43.92
	48.02
	54.20


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image9.png]



公司概況資料表
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